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Neues aus der Produktentwicklung

Innovative Vorrichtungen für 
die Elektronikfertigung
Die SCS Werkzeug- und Vorrichtungsbau GmbH ist auf die Fertigung und Entwicklung von Vorrichtungen und 
Betriebsmitteln für die Elektronikfertigung spezialisiert. Ob im Lötprozess, für Schutzlackierungen oder 
 Vergussanwendungen, beim Nutzentrennen oder abseits der Fertigungslinien, das Unternehmen liefert die 
passende Lösung, um Ihren Fertigungsprozess zu unterstützen und zu optimieren. Lager- und Transportsysteme 
sowie Vorrichtungen zur Qualitätssicherung und Prozesssicherheit sind ebenfalls Geschäftsbereiche.

Auch dieses Jahr freut sich das SCS-Team die hauseigenen Pro-
duktneuheiten auf der SMT Hybrid Packaging 2018 zu präsen-

tieren. Es werden drei Kernthemen in den Fokus gerückt: Das Wel-
len- und Selektivlöten, das Schutzlackieren und das Nutzentrennen. 

Effektive Unterstützung der Prozesse
Lötrahmen und Lötmasken optimieren den Wellen- und Selektivlöt-
prozess hinsichtlich seiner Prozesssicherheit, Qualitätssicherung, 
Flexibilität und seines Durchsatzes. Dabei stellen sich die Fragen: 
Welche Konzepte gibt es dafür? Wie kann der Fertigungsprozess 
mit Warenträgern effektiv gesteuert werden? Das Unternehmen 
stellt diese Konzepte auf der SMT anhand vieler Muster und Bei-
spielanwendungen aus der Industrie vor. 
Auch im Bereich der Schutzlackierung haben Warenträger einen gro-
ßen Einfluss auf die Abläufe. Sobald die Platine nicht selbstständig 
mittels Transport der Maschine durch die Anlage geführt werden 
kann, sobald über Durchsatz und Taktzeiten nachgedacht wird oder 
sobald weitere Randbedingungen wie die Abdeckung von Baugrup-
penbereichen oder Lagenveränderung nötig werden, sind Lackier-
träger die Lösung. Das Messeteam des Unternehmens stellt ver-

schiedene Lösungsansätze vor, wie eine Baugruppe einfach und si-
cher fixiert, ausgerichtet und sogar beidseitig ohne erneuten Rüst-
vorgang schutzbeschichtet werden kann.
Das dritte Kernthema auf der SMT ist das Trennen von Einzelplati-
nen aus dem Nutzen im Fräs- oder Sägeverfahren. Bei diesem Vor-
gang müssen einige Randbedingungen beachtet werden, um die 
Qualität der Baugruppen zu erhalten: Für einen sauberen Trenn-
schnitt ist die Lage der Platine vor und nach dem Vorgang in X- und 
Y-Richtung entscheidend. Darüber hinaus müssen die Bauteile ge-
gen Beschädigung durch den Bürstenkopf der Anlage und gegen 
Verschmutzung durch Frässtaub geschützt werden. Auch die Ent-
nahme der Einzelplatine sollte sicher und schnell erfolgen können. 
Das Unternehmen entwickelt für alle diese Anforderungen die pas-
senden Bauteile. Thematisiert werden die richtige Lagerung durch 
eine intelligente Anordnung von Stiften und Auflagern, Schutzabde-
ckungen für die Oberseite der Baugruppe sowie Entnahmehilfen in 
verschiedenen Ausführungen.
Das Messeteam hat außerdem zwei Produktneuheiten aus den Be-
reichen Lackieren und Löten mit im Gepäck: Den Multiflex-Lackier-
träger und die Einlaufleiste für Original-Lötrahmen. 

Die neu entwickelte Einlaufleiste bietet 
neben der Auflagefläche für Platinen 
 einen lückenlosen Schwallschutz gegen 
Überschwemmungen mit Lötzinn.
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Die Einlaufleiste kann  sowohl 
mit den Original  Ersa Universal-
stegen, als auch mit den SCS 
Universalstegen eingesetzt werden
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